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摘要(译)

提供传感器阵列和制造该传感器阵列的方法。提供一种多维传感器阵列，其中沿一个方向的元件至元件的间隔或间距小于沿第二方
向的元件间隔或间距。从多个模块制造具有相同或不同间距的多维传感器陈列。每一模块都被分别切割，然后对准和组合。传感器
阵列元件被用于将发射通道同接收通道隔离。为每个元件在各元件的对立面单个提供分开的信号线或迹线。发射通道可以连接到一
个元件上的一个电极，接收通道则可以连接到该元件上的相对电极。每个元件上的分开的信号迹线允许该元件隔离发射和接收通
道。提供用于时分多路复用的多维阵列。多维阵列具有沿不同方向的不同元件分布。
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